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2026 年 iPhone 18 展望 
 

史上最昂貴的 iPhone，2,399 美元 

 

1.史上最昂貴的 iPhone，2,399 美元 

2.鏡頭規格新升級：可變光圈鏡頭 

3.摺疊 iPhone 額外成本：軸承預估為 80 美元 

 

史上最昂貴的 iPhone，2,399 美元 

我們團隊採用了兩種方法來估算可摺疊 iPhone 的價格。一種是根據歷史 iPhone 營

收與出貨量來預測可摺疊 iPhone 的價格；另一種則是基於零組件成本分析來估算

iPhone 的毛利率。在圖表 2 中，我們列出了 FY4Q25~FY1Q27F iPhone 的綜合平均售

價/出貨量/營收，因此我們估算 iPhone 18 Pro Max 為 1,799 美元（年增 25.5%），而

新推出的 iPhone 18 Fold 則為 2,399 美元。另一項針對 iPhone 18 摺疊機 BOM 成本的

分析為 1,205 美元，我們假設 Apple 的 iPhone 摺疊機毛利率約為 48%，因此零售價

格接近 2,394 美元。iPhone 18 系列成本大幅提升的三大主因為台積電 2 奈米晶圓成

本、AI 資料中心需求推升記憶體/快閃記憶體價格，以及新鏡頭規格升級與額外軸

承設計。我們認為高階 iPhone 產品線的價格提升將有助於抵銷因記憶體容量增加及

記憶體成本上升所導致的晶片出貨量下滑，同時支持平均售價持續擴張並維持

iPhone 營收成長。 

 

鏡頭規格新升級：可變光圈鏡頭 

我們預期可變光圈鏡頭將首次於 iPhone 18 系列導入。由於此技術門檻高，我們預期

大立光（3008 TT，買進）作為相機鏡頭產業的技術領導者，將成為主要供應商。摺

疊 iPhone 的鏡頭因非常薄且機身空間極為有限，製造難度高，我們預期大立光也將

成為摺疊 iPhone 主鏡頭的主要供應商。摺疊 iPhone 將配備兩個前置相機（內外），

我們預期玉晶光（3406 TT，中立）仍將是前置相機的主要供應商。由於摺疊 iPhone

滲透率較低（預估 2026 年僅占 iPhone 18 系列總量的 8%），初期營收貢獻有限，但

隨著摺疊 iPhone 出貨量提升，2027 年營收貢獻有望變得顯著。 

 

摺疊 iPhone 額外成本：軸承預估為 80 美元 

摺疊智慧型手機面板的平整度、摺痕深度及摺疊後高度均與軸承設計高度相關。今

年首款摺疊 iPhone 採用寬幅摺疊設計，內螢幕比例為 4:3。由鴻海負責組裝，新日

興（3376 TT）將在市場初期佔據大量供應份額。根據上述假設，摺疊 iPhone 將於 11

月上市。假設新日興佔軸承供應 60%，我們預估軸承成本為 80 美元，新日興軸承

出貨量今年將達到 3 百萬組，全年每股稅後盈餘預估為 8.0 元。 

 

我們對台積電（2330 TT）、鴻海（2317 TT）、大立光（3008 TT）、華通（2313 TT）及

臻鼎-KY（4958 TT）等相關股票持較正面看法。 

mailto:titan.chung@fubon.com
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圖表 2 是我們對 iPhone 18 系列定價的初步預測，包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro 

Max 以及全新 iPhone 18 Fold。根據我們對出貨量及產品組合的假設，我們預估 Apple

在 FY4Q26 的 iPhone 營收將達到約 564 億美元，年增約 15%。在我們的模型下，

iPhone總出貨量將為 5,120萬台，而 iPhone平均售價將提升至 1,101 美元，年增 21.8%，

主要受益於更高階的產品組合及高階機型價格上漲。我們預估 iPhone 18 Pro 定價為

1,599 美元（較前一代 Pro 機型年增約 33.3%），iPhone 18 Pro Max 為 1,799 美元（年

增 25.5%），全新推出的 iPhone 18 Fold 則為 2,399 美元。我們認為高階 iPhone 系列

的價格提升將有助於抵消因記憶體容量提升及記憶體成本上升所導致的晶片出貨

量下滑，同時支持 ASP 持續擴張並維持 iPhone 營收成長。 

 

圖表 2：iPhone 平均售價/出貨量/營收預測                              

 

 

 

 

資料來源：IDC、富邦投顧 

 

圖表 3：iPhone 價格                             

 

 

 

 

資料來源：富邦投顧 

 

我們也針對 iPhone 18/Pro Max/摺疊機進行 BOM 表成本分析，並指出 iPhone 18 

Pro/Pro Max/摺疊機成本大幅上升的三大主因： 

 

 

 

 

 

圖表 1：iPhone 18 焦點股票 

公司 股票代碼 市值 富邦 股價 目標價 EPS (元) 本益比(x) 本淨比(x) 淨值報酬率(%) 殖利率(%) 

   百萬美元 評等 （元） （元） FY26F FY27F FY26F FY27F FY26F FY27F FY26F FY27F FY26F FY27F 

台積電 2330 TT 1,969,539  買進 2,460 3500 108.8 155.4 22.1 15.5 8.9 6.1 45.1 46.7 1.0 1.2 

鴻海 2317 TT 110,754  買進 256 370 19.9 26.9 12.5 9.3 2.1 2.0 15.1 19.6 4.2 5.7 

大立光 3008 TT 31,599  買進 6,660 6340 195.0 211.5 39.2 36.2 5.1 4.7 13.2 13.4 1.3 1.4 

新日興 3376 TT 3,577  買進 206.5 300 8.00 17.4 26.1 12.0 2.2 2.0 8.9 18.0 3.7 6.3 

華通 2313 TT 1,323  買進 240 320 7.38 14.13 29.9 15.6 4.2 3.5 16.5 25.4 1.7 3.2 

臻鼎-KY 4958 TT 9,682  買進 501 608 12.65 21.17 38.7 22.6 3.3 2.9 10.7 15.8 1.3 2.2 

資料來源：富邦投顧預估，截至 2026/9/7 收盤 



 

 

台灣股市｜電子 

事件分析 
 

 
 

請參閱末頁之免責聲明。 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 台積電 2 奈米（N2）晶圓製造成本飆升：iPhone 18 Pro 所採用的 A20 Pro 晶片正

式導入台積電第一代 2 奈米 GAA 製程。根據供應鏈資料，台積電 2 奈米晶圓價格高

達 30,000 美元/片（3 奈米約為 18,000-20,000 美元）。單顆 A20 Pro 晶片的預估成本

已從前一代的 130-140 美元大幅跳升至 250-280 美元，幾乎翻倍。 

 

2. AI 資料中心需求推動記憶體/快閃記憶體（DRAM/NAND）價格飆升：全球因超大

型 AI 伺服器興起，記憶體產能大幅增加，導致高階 DRAM （如 12GB 

LPDDR5X/LPDDR6）及高容量、高速 NAND 合約價格顯著上漲。記憶體成本預估較

往年增加 80%-100%，成為 BOM 成本第二大推動力。 

 

3. 新鏡頭規格升級及額外軸承設計：包括潛望式鏡頭、更大感光元件尺寸，以及強

化防塵/防水/散熱結構（如 VC 散熱片及鈦合金零件），硬體成本持續上升。 

 

此外，軸承組件是一項新的零件成本，我們估算其成本為 80 美元。摺疊式智慧型

手機的軸承是一個全新的零件。為了實現「無縫閉合」及「減少螢幕摺痕」，Apple

大量採用塊狀金屬玻璃（BMG）以及高強度鈦合金/鋼 MIM（金屬粉末射出成型）零

件。此模組對製造精度要求極高；單一軸承機構的成本幾乎是一般智慧型手機整體

框架價值的 1.5 倍（主要供應商包括兆利、鴻海及新日興）。 

 

摺疊式智慧型手機面板的平整度、摺痕深度及摺疊後高度與軸承設計高度相關。目

前摺疊手機軸承正持續朝模組化、輕量化及薄型化發展。今年首款摺疊 iPhone 採用

寬幅摺疊設計，內螢幕為 4:3 比例。寬幅摺疊手機長軸較短、橫向寬度大，對軸承

的扭力負載能力要求極高。預估軸承將採用高負載係數的金屬材料。 

 

新日興與鴻海合作承接摺疊 iPhone 軸承業務。新日興預計將成為軸承本體的主要供

應商，並為摺疊 iPhone 軸承量產階段的測試合作夥伴。除了與鴻海合作組裝外，新

日興在市場初期將佔有大量供應份額。根據上述假設，摺疊 iPhone 將於 11 月上市。

假設新日興佔軸承供應 60%，我們估算軸承成本為 80 美元，新日興今年軸承出貨

量將達到 3 百萬組，全年每股稅後盈餘預估為 8.0 元。 
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圖表 4：新日興 2026 年摺疊 iPhone 預估獲利貢獻                           單位：百萬 

 

 

 
時程 數量（百萬） 供應比例 

新日興出貨量

（百萬） 

摺疊 iPhone

每股稅後盈餘

貢獻（元） 

2026 每股稅

後盈餘 預估

（元） 

九月 7.1 60% 4.3  7.5  9.9  

十一月 5.1 60% 3.0  5.7  8.0  
 

資料來源：富邦投顧 

 

 

 

 

 

 

 

圖表 5：iPhone 18 系列主要規格與物料成本比較  

零組件（美元） 

iPhone 18（6.3 吋，

2027 年上半年） 

iPhone 18 Pro Max

（6.9 吋） 

iPhone 18 Fold（7.8 吋 

+ 5.3~5.5 吋） 

APU A20 / A20 Pro（N2，WMCM） 150 260 260 

基頻 40 40 40 

射頻 + 功率放大器 45 45 45 

WiFi + 藍牙 + GPS 8 8 8 

NAND 快閃記憶體（256 或 512GB） 75（256GB） 125（512GB） 125（512GB） 

行動記憶體 

（12GB LPDDR5X；Fold 為 LPDDR5） 

230 230 230 

感測器、NFC、音訊 IC 15 15 15 

電源管理 10 10 10 

OLED 顯示器 60 90 90 (外) 

150 (內) 

電池 7 7 7 

相機模組（18 Pro/Pro Max：4800 萬

像素 x3；18/Fold：4800 萬像素 x2） 

30 60 42 

3D 感測（LiDAR ToF；僅限 Pro，摺

疊機：無） 

15 15  

聲學與觸覺反饋 5 5 5 

無線充電 3 3 3 

機殼（鋁合金框架；摺疊機：鈦金

屬）+超瓷晶盾 

47 52 60 

UTG 覆蓋玻璃（僅摺疊機）   5 

軸承（僅摺疊機）   80 

印刷電路板+軟板 15 15 15 

其他機械／電機機構 10 10 10 

盒內內容物（USB-C 線、文件） 10 10 10 

總成本 775 1,000 1,205 

零售價格 1,473 1,990 2,394 

資料來源：公司、富邦投顧  
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鏡頭規格新升級：可變光圈鏡頭 

我們預期可變光圈鏡頭將首次導入 iPhone 18 系列。由於此技術門檻高，我們預期大

立光（3008 TT，買進）作為相機鏡頭產業的技術領導者，將成為主要供應商。摺疊

iPhone 的鏡頭因超薄及摺疊機身空間極為有限，製造難度高，我們預期大立光也將

成為摺疊 iPhone 主鏡頭的主要供應商。摺疊 iPhone 將配備兩顆前鏡頭（內外），我

們預期玉晶光（3406 TT，中立）仍將是前鏡頭的主要供應商。由於摺疊 iPhone 滲透

率低（預估 2026 年僅佔 iPhone 18 系列總量的 8%），初期營收貢獻有限，但隨摺疊

iPhone 放量，2027 年有望帶來實質貢獻。至於潛望式鏡頭，我們認為 iPhone 18 系

列不會有明顯規格升級，而是較可能在下一代發生。玉晶光是 iPhone 鏡頭的第二供

應商，我們認為其良率足夠高，有望將潛望式鏡頭業務市佔率由目前的 20%提升至

40~50%。 

 

圖表 6：全球智慧型手機出貨量 2019~2026F                         單位：百萬，% 

 

 

 

                                                              

資料來源：IDC、富邦投顧 

 

 

圖表 7：中國智慧型手機出貨量 2019~2026F                             單位：百萬台，

百分比 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

資料來源：IDC、富邦投顧 
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圖表 8：Apple 年度 iPhone 出貨量 2019~2027F（曆年）           單位：百萬台，百分比 

 

 

 

                                                                                                                                            

資料來源：公司、富邦投顧 

 

圖表 9：Apple 季度 iPhone 出貨量 2019~2027F（曆年）           單位：百萬台，百分比 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

資料來源：IDC、富邦投顧 

  

圖表 10：摺疊式 iPhone 假設情境                                   單位：百萬台，百分

比 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

資料來源：IDC、富邦投顧 

 

Foldable iPhone assumption — Scenario (units:mn)

iPhone life cycle (mn)

Life cycle Period Life cycle volume %

1st life cycle period 88.8 37%

2nd life cycle period 108 45%

3rd life cycle period 43.2 18%

Total 240 100%

Assume Pro series move to foldable (X%) X=8%

Scenario A: If foldable iPhone shipments remain on schedule for September

Year Foldable volume %

2026 7.1 37%

2027 8.6 45%

2028 3.5 18%

Total 19.2 100%

Scenario B: If foldable iPhone shipments are delayed until November

Year Foldable volume %

2026 5.1 27%

2027 10.6 55%

2028 3.5 18%

Total 19.2 100%

240
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圖表 11：iPhone 18 系列規格 

類型 i18 Pro i18 Pro Max i18 Fold 

上市日期 2026 年 9 月 2026 年 9 月 2026 年 9 月 

顯示螢幕 
6.3 吋 LTPO+ OLED 

120Hz 

6.9 吋 LTPO+ OLED 

120Hz 

7.8 吋可摺疊 LTPO 

OLED 120Hz（內）

/5.3-5.5 吋 OLED 

（外） 

前置相機 
24MP 感光元件 

18MP 輸出 

24MP 感測元件 

18MP 輸出 

18MP(6P) x2  

（內／外） 

前置 3D 感測 螢幕下結構光 螢幕下結構光 
無 （電源鍵 Touch 

ID） 

後置相機 

48MP(7P) 可變光圈 

48MP 超廣角(6P) 

48MP 長焦，4 倍

（潛望式 1G3P） 

48MP(7P) 可變光圈 

48MP 超廣角(6P) 

48MP 長焦，4 倍

（潛望式 1G3P） 

48MP(7P) 48MP 超

廣角(6P) 

後置 3D 感測 ToF（LiDAR） ToF（LiDAR）  

AP 
A20 Pro（N2，

WMCM） 

A20 Pro（N2，

WMCM） 

A20 Pro（N2，

WMCM） 

BB 
Apple C2 （美國：

Qualcomm） 

Apple C2 （美國：

Qualcomm） 
Apple C2 

中框 鋁合金 超瓷晶盾 鋁合金 超瓷晶盾 鈦金屬 ＋鋁合金 

記憶體 12GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X 12GB LPDDR5 

快閃記憶體 256/512/1TB 256/512/1TB/2TB 256/512/1TB/2TB 

無線網路 7 7 7 

機身底部 
動作按鈕  

相機控制按鈕 

動作按鈕  

相機控制按鈕 
電源鍵（Touch ID） 

厚度 
8.75~9 毫米 

（待定） 

8.75~9 毫米 

（待定） 

4.5~4.8 毫米 

（展開） 

9.0-9.6 毫米 

(折疊) 

連接器 Type-C 3.2 Type-C 3.2 Type-C（待定） 

資料來源：Apple、富邦投顧 
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圖表 12：iPhone 18 供應鏈 2026-2027 

產品 公司 股票代碼 評等 

目標價 來自 Apple 的銷售百分比 來自 iPhone 的銷售百分比 

（當地貨幣） FY26F FY27F FY26F FY27F 

APU 台積電 2330 TT 買進 3500 15 12 13 10 

EMS 

鴻海 2317 TT 買進 376 35-40 30 30-35 20-25 

和碩 4938 TT 買進 110 45 35 45 35 

立訊精密 002475 SZ 未評等 -         

金屬機殼 

藍思科技 300433 SZ 未評等 －         

鴻準電子 2354 TT 未評等 －         

比亞迪電子 285 HK 未評等 －         

鏡頭 

大立光 3008 TT 買進 6340 55 50~60 55 50~60 

玉晶光 3406 TT 中立 655 85 70~80 80 70~80 

舜宇光學 2382 HK 未評等 －         

相機模組 

LG Innotek 011070 KS 未評等 －         

Sharp 6753 JP 未評等 －         

高偉電子 1415 HK 未評等 －         

HDI 與 SLP 

欣興 3037 TT 買進 1100 5~10 5~10 <5 <5 

華通 2313 TT 買進 320 60 48 42 34 

臻鼎-KY 4958 TT 買進 608 60 52 32 26 

AT&S ATS AV 未評等 -         

3D 感測 

穩懋 3105 TT 買進 500 25~30 20~25 25~30 20~25 

大立光 3008 TT 買進 6340 55 50~60 55 50~60 

OLED 

三星 005930 KS 未評等 －         

LGD 034220 KS 未評等 －         

2.5D 玻璃／超薄玻璃 

藍思科技 300433 SZ 未評等 －         

Biel Crystal N/A 未評等 －         

軟板 

臻鼎-KY 4958 TT 買進 608 60 52 32 26 

台郡 6269 TT 中立 61 80 65 35 30 

NOK 7240 JP 未評等 －         

東山精密 002384 SZ 未評等 －         

散熱 奇鋐 3017 TT 買進 3800 >3 >3 >3 >3 

聲學 

瑞聲 2018 HK 未評等 －         

美律 2439 TT 中立 100         

歌爾股份 002241 SZ 未評等 －         

軸承 

新日興 3376 TT 買進 300 65 80 35~40 60 

安費諾 APH US 未評等 －         

電池 

ATL（TDK） 6762 JP 未評等 －         

德賽 000049 SZ 未評等 －         

欣旺達 300207 SZ 未評等 －         

資料來源：富邦投顧 
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免責聲明 

分析師認證 

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認： 

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。 

2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。 

免責聲明 

本文件僅供資訊參考，並不構成任何證券買賣之邀約。文件所載資訊來自我們認為可靠的資料來源，但其準確性與完整性不予保證。文件中的意見與建議未考慮讀

者的投資目標、財務狀況及特殊需求，所表達意見可能隨時變動且不另行通知。投資人應假設富邦證券或其子公司、關係企業正在或將尋求與本報告所述公司之投

資銀行或其他業務合作關係。版權所有2026富邦投資服務－保留所有權利。禁止任何形式的複製或再分發本報告。如需更多資訊，請洽詢。 

 

富邦的股票評等標準 

評等 定義 

買進 預估未來6個月內的絕對報酬超過15% 

中立 預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間 

賣出 預估未來6個月內的絕對報酬低於負15% 

未評等 由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等 

評估中 目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等 

產業評等 定義 

優於大盤 預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出 

持平 預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平 

劣於大盤 預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差 

  

 

 

 

 

 

 

 


